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BAIYI DS-201B Macbook - Platforma
do obsadzenia kulek/reballingu dla
układów
PMU/SMC/T1/T2/RAM/NAND/WIFI

ID produktu: 22754

Cena netto: 771,54 PLN

Cena brutto: 949,00 PLN

Waga: 2,00 kg

Opis produktu:

BAIYI DS-201B Macbook - Platforma do obsadzenia kulek/reballingu dla układów PMU/SMC/T1/T2/RAM/NAND/WIFI

precyzyjna i wytrzymała platforma/matryca do reballingu układów, kulek BGA. To praktyczne rozwiązanie ułatwiające

prace przy mikrolutowaniu, gdzie precyzja jest kluczowa.

Przejdź do produktu

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia:0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa
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